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Odkryj fascynujacy Swiat wysokich predkosci transmisji danych w systemach wbudowanych z ksigzka
~Wysokopredkosciowe Magistrale Szeregowe w Systemach Wbudowanych”. Autor, Zhang Feng, w przystepny sposéb
przedstawia tematyke zwigzana z magistralami szeregowymi, systemami wbudowanymi oraz analizg kodu RTL. Dowiedz
sie wiecej o komunikacji miedzy szafami, ptytkami oraz chipami, ktéra odgrywa kluczowa role w nowoczesnych
technologiach elektronicznych.

Zanurz sie gtebiej w swiat elektroniki, obwodéw oraz komunikacji sieciowej z tg unikalng publikacjg. Ksigzka zawiera 378
stron w jezyku angielskim, skupiajgc sie na tematyce przesytania danych w srodowiskach wbudowanych. Niezaleznie od
tego, czy jestes profesjonalistg w dziedzinie elektroniki, czy dopiero zaczynasz swojg przygode z systemami wbudowanymi,
ta ksigzka dostarczy Ci niezwyklej wiedzy.

~Wysokopredkosciowe Magistrale Szeregowe w Systemach Wbudowanych” to niezbedna lektura dla pasjonatéw
elektroniki, inzynierii komunikacyjnej oraz projektowania uktadéw elektronicznych. Zanotuj date premiery - 4 stycznia 2021
roku, i przekrocz granice wspotczesnych technologii!
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